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二、说明、目录、图表目录

   印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，作为&ldquo;电子产品之母&rdquo;，广泛

应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等

领域，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件，印制电路板产业的发展水平可在一定

程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。在当前云技术、 5G 网络建

设、大数据、人工智能、共享经济、工业 4.0、物联网等加速演变的大环境下，作为&ldquo;电

子产品之母&rdquo;的 PCB 行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。近年来，受全

球主要电子行业领域如个人电脑、智能手机增速放缓，叠加库存调整等因素影响， PCB 产业

出现短暂调整，在经历了 2015 年、 2016 年的连续小幅下滑后， 2017 年全球 PCB 产值恢复增

长态势。2017 年全球 PCB 产业总产值预估达 588.4 亿美元，同比增长 8.6%。未来 5 年全球

PCB 市场将保持温和增长，物联网、汽车电子、工业 4.0、云端服务器、存储设备等将成为驱

动 PCB 需求增长的新方向。  2007-2022年全球PCB产值及增长率变化情况数据来源：公开资料

整理

   中企顾问网发布的《2020-2026年中国PCB行业发展趋势与未来前景预测报告》共十四章。首

先介绍了PCB行业市场发展环境、PCB整体运行态势等，接着分析了PCB行业市场运行的现状

，然后介绍了PCB市场竞争格局。随后，报告对PCB做了重点企业经营状况分析，最后分析

了PCB行业发展趋势与投资预测。您若想对PCB产业有个系统的了解或者想投资PCB行业，本

报告是您不可或缺的重要工具。

   本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据

库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场

调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主

要来自于各类市场监测数据库。
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13.1.2　企业做大做强的需要

13.1.3　企业可持续发展需要
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